
Pozvánka na konferenci
Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva

V pátek 15. dubna 2011 

proběhne na výstavišti Agrokomplex v Nitře v přednáškové místnosti M1 celodenní konference „Systémová 
řešení pro konstrukce na bázi dřeva“, pořádaná společností Fermacell GmbH ve spolupráci s firmami STEICO, 
VESPER FRAMES, Archdesign, VP Architects a TERMO + SK.

Obsahem konference budou informace o systémových řešeních pro konstrukce na bázi dřeva s materiály 
FERMACELL včetně zkušeností z praxe, představeny budou zajímavé projekty na bázi dřeva, difuzně otevřený 
kontaktní zateplovací systém Termo+Diffu, pasivní domy z materiálů STEICO a bezpapírový koncept pro návrh 
a projektování dřevostaveb.

Účast na konferenci, která je určena výrobcům dřevostaveb, projektantům a odborné veřejnosti, je bezplatná 
a pozvánka slouží i jako vstupenka na výstaviště v Nitře, kde v té době bude probíhat komplex výstav Gardenia 
– Bonsai Slovakia – Domexpo – Ezoterika od A-Z a Zdravie-krása-relax.

®

Program konference Nitra 2011

8.30-9.00 ...............Registrace účastníků konference 
8.00-9.15 ...............Přivítání účastníků ...................................................................................Aleš Pechtor, Fermacell GmbH
9.15-10.15 .............Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva  .................................Ing. Jaroslav Benák, Fermacell GmbH
10.15-10.45   .........Projekt chráněného bydlení na bázi dřeva ............................................Ing.Radoslav Takáč,  Archdesign
10.45-11.00   .........Přestávka 
11.00-11.30   .........Projekt vícepodlažní budovy na bázi dřeva ............................................Ing.Vladimír Torda,VP Architects
11.30-12.00   .........Difúzne otvorený kontaktný zatepľovací systém  Termo+Diffu ............Ing. Olivek Holloš,  Termo +SK s.r.o
12.00-12.45   .........Přestávka 
13.00-14.00 ...........FERMACELL v praxi .................................................................................David Švábenský, Fermacell GmbH
14.00-15.00 ...........Pasivní domy z materiálů STEICO ..........................................................Ing.Tomáš. Holenda (STEICO)
15.00-16.00   .........Bezpapírový koncept pro návrh a projektování .....................................Ing. Michal ŠOPÍK, VESPER  FRAMES s.r.o.
16.00-16.30 ...........Diskuze  

Těšíme se na setkání s Vámi!                       Organizační tým konference


